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Abstract (en)
The adhesive applicator comprises rollers (6,7) which are mounted on a support plate (3) in a suspended and free-floating fashion. The rollers,
together with a housing (26), form an adhesive chamber. The support plate is mounted laterally to the rollers, and swivelable about a vertical shaft
in the machine frame (1). The support plate has support pins (24,25) on which the housing is removably attached. The housing is provided with a
laterally over-hanging bracket which is lockable to the support pins.

Abstract (de)
Eine Klebstoffauftragsvorrichtung ist mit hängend und freifliegend an einer Tragplatte (3) gelagerten Klebstoffwalzen (6,7) versehen, die mit einem
an diese angestellten Gehäuse (26) eine Klebstoffkammer bilden. Die Tragplatte (3) ist seitlich von den Klebstoffwalzen (6,7) um eine vertikale
Achse schwenkbar im Maschinengestell (1) gelagert. Um die Klebstoffauftragsvorrichtung bei guter Zugänglichkeit einfach und schnell warten und
reinigen zu können, ist die Tragplatte mit Tragstücken (24,25) versehen, an denen das Gehäuse abnehmbar befestigt ist. <IMAGE>
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